
 
 

Delock LTE antenna -3 - 4 dBi PCB belső forrasztási
illesztéssel
 

 

Leírás
 

Ez az LTE antenna ráforrasztható egy áramköri kártyára, hogy jeleket
fogjon és továbbítson.

 

Tételszám 12709
 

 EAN: 4043619127092
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó: SMT forrasztási felületek
Frekvenciatartomány:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
Antennaerősítés: -3,0 - 4,1 dBi
Impedancia: 50 Ohm
Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Méretek (HxSzxM): kb. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm

 

Rendszerkövetelmények

PCB szabad SMT forrasztási felületekkel

 

A csomag tartalma

 

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.de
12709

1 / 3
24.03.2022



Antenna

 
 

Képek
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  Technical characteristics  

   Antenna gain:
 

  
 

- 3.0 - 4.1 dBi
 

 

   Impedancia:
 

  
 

50 ‎Ω
 

 

   VSWR:
 

  
 

3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)
 

 

   
  Physical characteristics  

   Hosszúság:
 

  
 

28,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

3.0 mm
 

 

   Height:
 

  
 

0,8 mm
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